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Laser Heat-Mode Lithography to zaawansowana metoda tworzenia precyzyjnych wzoréw na réznorodnych materiatach. Ta
ksigzka wprowadza czytelnika w zasady i metody dziatania tej innowacyjnej technologii, prezentujac jej potencjat w
dziedzinie materiatoznawstwa. Autor, Jingsong Wei, przekazuje kompleksowa wiedze na temat zastosowan laserowej
litografii w tworzeniu precyzyjnych wzoréw, z naciskiem na nowoczesne technologie i praktyczne zastosowania.
Zrozumienie tej zaawansowanej techniki pozwoli czytelnikowi na poszerzenie horyzontéw w dziedzinie inzynierii
materiatowej i zastosowan laserowych.

Ksigzka omawia petny proces laserowej litografii, poczynajac od teorii dziatania laseréw po praktyczne zastosowania w
produkcji elektronicznej. Czytelnik dowie sig, jak wykorzystaé¢ laserowe promieniowanie cieplne do manipulacji materiatami i
tworzenia skomplikowanych wzoréw. Autor prezentuje réwniez najnowsze osiggniecia w tej dziedzinie oraz trendy
rozwojowe, ktére moga rewolucjonizowaé przemyst materiatowy.

Ta ksigzka jest niezbednym zrédtem wiedzy dla studentéw, naukowcédw i inzynieréw zainteresowanych zaawansowanymi
technologiami produkcyjnymi. Laser Heat-Mode Lithography: Powszechne i Wspoiczesne Zastosowania to doskonata
lektura dla wszystkich, ktérzy pragna zgtebic tajniki nowoczesnych metod tworzenia precyzyjnych wzoréw na réznorodnych
materiatach.
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